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Abstract (en)
The alloy comprises aluminum metal with production contaminants which individually constitute not more than 0.05 wt% and in total not more than
0.15 wt%. Other metals included in the alloy are 4.6-5.2 wt% Zn; 2.6-3.0 wt% Mg; 0.1-0.2 wit% Cu; 0.05-0.2 wt% Zr; not more than 0.05 wt% Mn; not
more than 0.05 wt% Cr; not more than 0.15 wt% Fe; not more than 0.15 wt% Si; not more than 0.10 wt% Ti. Preferred amounts of the metals are:
4.6 wt% Zn; 2.6-2.8 wt% Mg; 0.10-0.15 wt% Cu; 0.08-0.18 wt% Zr; not more than 0.03 wit% Mn; not more than 0.02 wt% Cr; not more than 0.12 wt
% Fe; not more than 0.12 wt% Si; not more than 0.05 wt%Ti. Independent claims are included for: a) a process for manufacturing plates up to 300
mm thick in the claimed alloy in which: A) the alloy is extruded to form bars not less than 300 mm thick; B) the bars are heated at not more than 20
degrees C/hr from 170-410 degrees C to 470-490 degrees C; C) the bars are homogenized for 10-14 hrs at 470-490 degrees C; D) bars are hot
rolled to form plates; E) the plates are cooled to 400-410 degrees C to not more than 100 degrees C; F) plates are cooled to room temperature; G)
plates are hardened: b) a similar process in which hot rolling to form plates is omitted and the final hardened bars are used as plates.

Abstract (de)
Eine Aluminiumlegierung mit hoher Festigkeit und geringer Abschreckempfindlichkeit enthalt 4,6 bis 5,2 Gew.-% Zn, 2,6 bis 3,0 Gew.-% Mg, 0,1
bis 0,2 Gew.-% Cu, 0,05 bis 0,2 Gew.-% Zr, max. 0,05 Gew.-% Mn, max. 0,05 Gew.-% Cr, max. 0,15 Gew.-% Fe, max. 0,15 Gew.-% Si, max. 0,10
Gew.-% Ti und Aluminium als Rest mit herstellungsbedingten Verunreinigungen, einzeln max. 0,05 Gew.-%, insgesamt max. 0,15 Gew.-%. Ein
bevorzugtes Verfahren zur Herstellung von Platten mit einer Dicke von mehr als 300 mm fir die Fertigung von Kunststoff-Spritzgiessformen umfasst
die Schritte Stranggiessen der Legierung zu Barren mit einer Dicke von mehr als 300 mm, Aufheizen der Barren mit einer Aufheizgeschwindigkeit
von max. 20°C/h zwischen 170 und 410°C auf eine Temperatur von 470 bis 490°C, Homogenisieren der Barren wéahrend einer Zeitdauer von
10 bis 14 h bei einer Temperatur von 470 bis 490°C, Abkihlen der Barren an ruhender Luft auf eine Zwischentemperatur von 400 bis 410 °C,
Abkuhlen der Barren an bewegter Luft (forced air cooling) von der Zwischentemperatur von 400 bis 410°C auf eine Temperatur von weniger als
100°C, Abkuhlen der Barren auf Raumtemperatur, Warmausharten der Barren. Die warm ausgehérteten Barren kdnnen als Platten fur die Fertigung
von Kunststoff-Spritzgiessformen verwendet werden. <IMAGE>
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